Na spole¢né posezeni s obCerstvenim a diskusi Vas zve
SMT-INFO konsorcium
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Medialnim partnerem konference je odborny ¢asopis
DPS ELEKTRONIKA od A do Z

ORGANIZACNI INFORMACE:

MISTO KONANI:
Stiedni $kola informatiky, Cichnova 23, 624 00 Brno

SPOJENI DO MISTA KONANI KONFERENCE:

+ zhlavniho nadrazi CD tramvaj ¢. 1, smér Bystrc,
vystup zastavka vozovna Komin (cca 20 min. jizdy)
+ 7z autobusového nadrazi piejit pésky k nadrazi CD
(cca 7 min.) a odtud pokracovat tramvaji €. 1,
smér Bystre, vystup vozovna Komin
* vlastni dopravou — od brnénského vystaviste
smér Bystre (piehrada), pied prodejnou OPEL
(po levé strang silnice) odbocit doleva na Jundrov,
za prodejnou OPEL smér vpravo, odtud se jiz
po pravé strané nachazi areal SS informatiky
s moznosti parkovani.

ZAVAZNE PRIHLASKY:

Zaslete postou nebo e-mailem spolu se zdvaznym

pozadavkem na stravu, nejpozdéji do 12.10.2017 na adresu:

SMT-INFO konsorcium, Udolni 53, 60200 Brno
e-mail: smtinfo@nextra.cz do 12.10.2017

UBYTOVANI A STRAVOVANI:

Ubytovani nezajiSt'ujeme.

Kazdy si zajisti ubytovani dle vlastniho pozadavku
na nize uvedené kontaktni adrese:

Ubytovani na Sti‘edni Skole informatiky
Cichnova 23. Brno-Komin

Cena ubytovani / osobu / noc 460,- K¢
(snidané¢) 50,- K¢
Telefonické objednavky: p. Handkova, p. Kneslova
00420-541 123 364

Ubytovani je zajistovano v buiikach hotelového typu

Stravovani: ob&d v arealu SS informatiky 4 80,- K¢&

Prezence: 17.10.2017

I'Jéastnicky' poplatek véetné obcerstveni a bulletinu
(Ghrada pfi prezenci)

17.—18.10.2017 (poplatek za 2 dny) 750,- K¢
17. nebo 18.10.2017 (poplatek za 1 den) 500,- K¢

10.30-11.00 hod.
18.10.2017 8.30—8.45 hod.
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PAJENI A TEPELNE PROCESY
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CISTENI DPS

NOVINKY
V MIKROELEKTRONICE

VADY PAJENEHO SPOJE

BRNO 17.-18. fijna 2017
SS informatiky
Cichnova 23, Brno-Komin

kod akce 10/17



ZAMERENiI KONFERENCE:

« PAJENI A TEPELNE PROCESY

« CISTENI DPS

« NOVINKY V MIKROELEKTRONICE
« VADY PAJENEHO SPOJE

ODBORNA NABIDKA:

« Ugastnici konference vyslechnou nejnovéjsi informace
z vyse uvedenych tematickych oblasti od odborniki
renomovanych firem

* V piilehlych prostorach prednaskového salu budou
instalovany stanky nasledujicich firem s odbornou
literaturou a demonstra¢nimi zafizenimi:

ABETEC

ACC - SILICONES

ADOPT

AIM SOLDER EUROPE

AMTEST

INTERCONTI, KISSEL + WOLF
KEYENCE

KYZEN

MP ELEKTRONIK TECHNOLOGIE
PAN ELECTRONICS

Pro ucastniky a navstévniky konference budou k dispozici
reklamni tabule pro propagaci vlastnich vyrobki a nabidku
nevyuzivanych technologickych zafizeni a sluzeb.

TEMATICKE ZAMERENI DALSICH AKCI
PORADANYCH SMT-INFO:

SMT-INFO 02/2018 6.unora 2018

Misto konani: SS informatiky, Cichnova 23, Brno

« NAVRHOVE SYSTEMY DPS

« VYROBA A VADY DPS

. KOMPL’EV)’(Ni VYROBNI LINKY MODERNICH
MONTAZI

« INSPEKCNI SYSTEMY

ODBORNY GARANT:

SMT-INFO KONSORCIUM, Udolni 53, 60200 Brno
tel.: 00420-541 146 113
mobil: 00420-602 542 966
e-mail: smtinfo@nextra.cz

PROGRAM KONFERENCE

7.

Utery — 17. fijna 2017
11.10 - Zahgjeni konference, tvod
11.20 - Nov¢ pajeci pasty firmy ALPHA ASSEMBLY
/N. Suli, ALPHA Hungary,
M. Cichra, ERMEG Liberec/
12.00 - Precizni ¢isténi DPS pomoci ekologické chemie
/P. Kadlecek, 3M Praha,
M. Visek, JAMI ELECTRONICS Praha/
12.40 - Vyvoj bezolovnaté pajeci pasty s nizkym vyskytem
voidu pro vysoce spolehlivé aplikace
/M. Mahon, INVENTEC Francie,
M. Visek, JAMI ELECTRONICS Praha/
13.20 - Obed
14.00 - Pozadavky na redukci podlahové plochy
u tepelnych procest > 20 min.
(vytvrzovani, suSeni aj.)
/D. Hayn, CERACON Weikersheim/
14.20 - Evoluce a vyvoj vysoce spolehlivych
bezolovnatych slitin
/P. Bettinec, AIM SOLDER EUROPE Lodz/
14.40 - KYZEN chemie na ¢iSténi DPS
/J. Vielhaber, KYZEN,
J. Nunhart, MAROX Bratislava/
15.10 - Novinky u firmy Qualitek — pdjeci materidly
G. Freeman, QUALITEK,
L. Pokorny, AMTEST GROUP Brno/
1530 - Udrzbové myti, myti silikonti a pouzité technologie
/T. Seveik, DCT Czech Cerna Hora/

15.50 - Kava
16.10 - Proces pod kontrolou — Cisténi DPS s chemii
firmy ZESTRON

/M. Saffer, PBT Roznov p. Radh./
16.30 - Optimalizace kvality a kapacity CiSténi
na strojich PBT Works
/V. Sitko, PBT WORKS Roznov p. Radh./
16.50 - PROCES CISTENI - mgj denni byznys!
/R. Ruhfass, KISSEL + WOLF,
L. Novotn4, T. Braveny, INTERCONTI Brno/
17.10 - Diskuse, zakonceni 1. dne konference
17.30-21.00 hod. Obcerstveni spojené s diskusi
Piatelské setkani ucastniki konference a prednasejicich
Na spole¢né posezeni s obCerstvenim a diskusi Vas zve
SMT-INFO konsorcium
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Stieda — 18. Fijna 2017
Zahajeni 2. dne konference

Problematika iontové migrace

/K. Dusek, FEL CVUT Praha/

Hodnoceni ucelnosti I/O modifikace otvort
Sablony na redukci BTC voidt

/A. Sedlék, AIM Solder Europe Lodz/
Energeticky efektivni reflow pajeci systémy
/A. Stemmler, SMT Maschinen und Vertriebs
Wertheim, M. Galajda, SMT Service KoSice/
Kava, obCerstveni

Praktické zkuSenosti s pajenim ve vakuu

/M. Hurban, REHM Ceska republika P¥ibor/

SAKI - 3D inspekce ve vyrobnim procesu
/M. Kostadinov - SAKI/AMTECH/

Kombinovany systém pajeci viny a selektivniho

pajeni /M. Berberich, ATF Collenberg,
M. Abel, ABETEC Pardubice/

Trendy v opravarenskych technikach a porovnani

IR a HOT AIR metod - Low cost systémy
fy HAKKO a TERMOPRO
/M. Abel, ABETEC Pardubice/

Diskuse

Zakladni vlastnosti tepelné vodivych
silikonovych materialti
/R. Piikryl, ACC — SILICONES Brno/

Vysoce kvalitni vysouseci kabinety z Cech
/D. Pospisil, J. Prochazka,

MP ELEKTRONIK TECHNOLOGIE Blansko/

Novinky u firmy Humiseal — materidly
pro selektivni lakovani a zalévani

/B. Gyorffy, HUMISEAL,

J. Vondracek, AMTEST GROUP Brno/

13.10 - Vady DPS — Vodiva anodicka vlakna (CAF)

(IEC 61189-5-503, IEC 62866, ISO 9455-17)
/K. Jurak, Z. Nejezchlebova, UNMZ Praha/

13.30 - Zakonceni konference
13.40 - Obed

Piednasky v angli¢tiné a ném¢iné budou tlumoceny.

Zmény programu vyhrazeny.



Zdvaznd prihldSka na konferenci
PAJENI A TEPELNE PROCESY
CISTENI DPS
NOVINKY V MIKROELEKTRONICE
VADY PAJENEHO SPOJE

17.-18. ¥ijna 2017

Jméno a prijment, titul ........occooviiiiiieiee
Niézev a adresa podniku (PSC) .....ooovvvveverereeeeereenn
funkce v ZameEStnan .........coevveieienieiiiiiice e
telefon ....oovevieieiiiie 220 QUSSR
€-TNALL .ottt
Spolecensky vecer: 17. tijna 2017 ano-ne
Stravovani — obéd: 17. tijna 2017 ano-ne
18. fijna 2017 ano-ne
podpis ucastnika razitko a podpis
organizace

ZARAZENI DO DATABANKY SMT-INFO 2018

SMTinfo 02/18 ano-ne
Navrhové systémy DPS, vyroba a vady DPS, komplexni
vyrobni linky, tiskové a osazovaci stroje, inspekéni systémy

SMTinfo 10/18 ano-ne
Pajent a tepelné procesy, opravy v SMT, ¢isténi DPS,
trendy v mikroelektronice, defekty pajenych spoji



SMT-INFO konsorcium
Udolni 53

60200 BRNO
Czech Republic



